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第 1 章 簡介
感謝您購買華擎 B860M-HDVP 主機板，本主機板經華擎嚴格品管製作，是一套讓人

信賴的可靠產品。本產品採耐用設計所展現的優異效能，完全符合華擎對品質及耐用

度的承諾。

由於主機板規格及 BIOS 軟體可能會更新，所以本文件內容如有變更，恕不另行通知。

如本文件有任何修改，可至華擎網站逕行取得更新版本，不另外通知。若您需要與本

主機板相關的技術支援，請上我們的網站瞭解有關您使用機型的特定資訊。您也可以

在華擎網站找到最新的 VGA 卡及 CPU 支援清單。華擎網站 http://www.asrock.com 。

1.1 包裝內容
	• 華擎 B860M-HDVP 主機板（Micro ATX 尺寸）

	• 2 x Serial ATA (SATA) 資料纜線（選用）

	• 1 x I/O 擋板（選用）
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1.2 規格

平台 	• Micro ATX 尺寸

CPU 	• 支援 Intel® CoreTM Ultra 處理器（2 系列）(LGA1851)
	• 支援 Intel® 混合技術 
	• 支援 Intel® Turbo Boost Max 技術 3.0 
	• 支援 Intel® �ermal Velocity Boost (TVB)
	• 支援 Intel® Adaptive Boost Technology (ABT)
	• 用於專用 AI 加速的整合式 NPU

晶片組 	• Intel® B860

記憶體 	• 雙通道 DDR5 記憶體技術

	• 2 x DDR5 DIMM 插槽

	• 支援 DDR5 非 ECC、無緩衝記憶體，最高可達 9066+(OC)*
	• 支援時脈無緩衝 DIMM (CUDIMM)
	• 最大系統記憶體容量：128GB
	• 支援 Intel® Extreme Memory Pro�le (XMP) 3.0x

* 如需更多資訊，請參閱華擎網站上的記憶體支援表。 
(http://www.asrock.com/)

擴充插槽  CPU： 
	• 1 x PCIe 5.0 x16 插槽 (PCIE1)，支援 x16 模式 *

 晶片組： 
	• 2 x PCIe 4.0 x1 插槽（PCIE2 和 PCIE3）*

* 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟

顯示卡 	• 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® UHD Graphics Built-in 
Visuals 及 VGA 輸出。  

	• Intel® Xe LPG 顯示卡架構

	• 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G 相容，支援 HDR、HDCP 2.3， 
最大解析度最高可達 4K 120Hz

	• 1 x DVI-D，最高支援 Full HD (1920x1200) 60Hz 解析度

	• 1 x DisplayPort 1.4，DSC（壓縮），支援 HDCP 2.3，最大解析度

最高可達 8K 60Hz / 5K 120Hz
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	• 1 x D-Sub，最高支援 Full HD (1920x1080) 60Hz 解析度

音訊 	• 7.1 CH HD 音訊（Realtek ALC897 音訊轉碼器）

LAN 	• 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
	• Dragon RTL8125BG
	• 支援 Dragon 2.5G LAN 軟體

- 智慧自動調整頻寬控制

- 使用者視覺人性化 UI
- 視覺網路使用統計資料

-  適合遊戲、瀏覽器和串流模式的最佳化預設設定 
- 使用者自訂優先順序控制

USB  晶片組：

	• 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C（後置）

	• 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A（後置）

	• 4 x USB 3.2 Gen1（2 個後置、2 個前置） 
	• 8 x USB 2.0（4 個後置、4 個前置）

* 所有 USB 連接埠都支援 ESD 保護

後面板 I/O 	• 1 x PS/2 滑鼠／鍵盤連接埠 
	• 1 x 序列連接埠：COM1
	• 1 x D-Sub 連接埠

	• 1 x DVI-D 連接埠

	• 1 x HDMI 連接埠

	• 1 x DisplayPort 1.4
	• 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 連接埠 (10 Gb/s)
	• 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 連接埠 (10 Gb/s) 
	• 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠

	• 4 x USB 2.0 連接埠 
	• 1 x RJ-45 LAN 連接埠 
	• HD 音訊插孔：線路輸入／前置喇叭／麥克風

儲存裝置  CPU： 
	• 1 x Blazing M.2 插座（M2_1，Key M），支援 2260/2280 型 PCIe 

Gen5x4 (128 Gb/s) 模式 *
 晶片組： 

	• 1 x Hyper M.2 插座（M2_2，Key M），支援 2280 型 PCIe  
Gen4x4 (64 Gb/s) 模式 *
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	• 4 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭

* 支援 Intel® 磁碟區管理裝置 (VMD) 
* 支援 NVMe SSD 作為開機磁碟

RAID 	• 針對 SATA 儲存裝置支援 RAID 0、RAID 1、RAID 5 及 RAID 10

接頭 	• 1 x 列印連接埠排針

	• 1 x COM 連接埠排針

	• 1 x SPI TPM 排針  
	• 1 x 機殼防護及喇叭排針

	• 1 x CPU 風扇接頭 (4-pin)（智慧型風扇速度控制）*
	• 2 x 機殼風扇接頭 (4-pin)（智慧型風扇速度控制）**
	• 1 x 24 pin ATX 電源接頭 
	• 1 x 8 pin 12V 電源接頭（高密度電源接頭）

	• 1 x 前面板音訊接頭 
	• 2 x USB 2.0 排針（支援 4 USB 2.0 連接埠）

	• 1 x USB 3.2 Gen1 排針（支援 2 個 USB 3.2 Gen1 連接埠） 
** CPU_FAN1 支援風扇電源，最高可達 1A (12W)。 
** CHA_FAN1 支援風扇電源，最高可達 3A (36W)。如果 3-pin 或 
4-pin 風扇使用中，可自動偵測 CHA_FAN1。

** CHA_FAN2 支援風扇電源，最高可達 1A (12W)。

BIOS 功能 	• AMI UEFI Legal BIOS 含 GUI 支援

作業系統 	• Microso�® Windows® 11 64-bit

認證 	• FCC、CE
	• ErP/EuP ready（須具備 ErP/EuP ready 電源供應器）

請務必理解，超頻可能產生某種程度的風險，其中包括調整 BIOS 中的設定、採用自

由超頻技術或使用協力廠商的超頻工具。超頻可能會影響您系統的穩定性，或者甚

至會對您系統的元件及裝置造成傷害。您應自行負擔超頻風險及成本，我們對於因

超頻所造成的可能損害概不負責。

 * 如需產品詳細資訊，請造訪我們的網站：http://www.asrock.com
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1.3 主機板配置
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編號 說明

1 ATX 12V 電源接頭 (ATX12V1)

2 2 x 288-pin DDR5 DIMM 插槽（DDR5_A1、DDR5_B1）

3 CPU 風扇接頭 (CPU_FAN1)

4 Post 狀態檢查 (PSC)

5 ATX 電源接頭 (ATXPWR1)

6 USB 3.2 Gen1 排針 (USB32_4_5)

7 SATA3 接頭 (SATA3_3)

8 SATA3 接頭 (SATA3_2)

9 SATA3 接頭 (SATA3_0)

10 SATA3 接頭 (SATA3_1)

11 SPI TPM 排針 (SPI_TPM_J1)

12 機殼防護及喇叭排針 (SPK_CI1)

13 系統面板排針 (PANEL1)

14 清除 CMOS 跳線 (CLRMOS1)

15 USB 2.0 排針 (USB_7_8)

16 USB 2.0 排針 (USB_5_6)

17 機殼風扇接頭 (CHA_FAN2)

18 列印連接埠排針 (LPT1)

19 COM 連接埠排針 (COM2)

20 前面板音訊排針 (HD_AUDIO1)

21 機殼風扇接頭 (CHA_FAN1)
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1.4 I/O 面板

編號 說明 編號 說明

1 D-Sub 連接埠 8 USB 3.2 Gen2 Type-A 連接埠 (USB32_3)

2 序列連接埠：COM1 9 USB 3.2 Gen2 Type-C 連接埠 (USB32_TC1)

3 PS/2 滑鼠／鍵盤連接埠 10 USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠 (USB32_12)

4 2.5G LAN RJ-45 連接埠 * 11 USB 2.0 連接埠 (USB_1234)

5 線路輸入（淺藍色）** 12 DisplayPort 1.4

6 前置揚聲器（萊姆色）** 13 HDMI 連接埠

7 麥克風（粉紅色）** 14 DVI-D 連接埠

** 採 7.1 聲道配置的音訊連接埠功能：

連接埠 功能

淺藍色（後面板） 後置揚聲器輸出

萊姆色（後面板） 前置揚聲器輸出

粉紅色（後面板） 中央／重低音揚聲器輸出

萊姆色（前面板） 側邊揚聲器輸出

* 每個 LAN 連接埠上，都有兩顆 LED。關於 LAN 連接埠 LED 指示，請參閱下表。

活動／連結 LED

速度 LED

LAN 連接埠

活動／連結 LED 速度 LED

狀態 說明 狀態 說明

關閉 無連結 關閉 10Mbps 連線

閃爍 資料活動 橘色 100Mbps/1Gbps 連線

亮起 連結 綠色 2.5Gbps 連線

7811121314

6
5

3 4

10

1 2

9
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1.5 方塊圖

DDIA

DDI2

DDI3

RTD2168-CG

HDMI

DP

VGA

2.5GLAN RTL8125BGGen3 x1

ALC897(3 jack Audio+front header)AZ(HD Audio)

5Gb/sRear USB 3.2 Gen1 2 ports

480Mb/sRear USB 2.0 1 port

5Gb/sFront USB 3.2 Gen1 2 ports

480Mb/sFront USB 2.0 4 ports

eSPI

TCP1DVI

10Gb/sRear USB 3.2 Gen2 TypeC

Flash ROM 256Mb

SPI TPM Header

SPI

NCT3961S-PCHA_FAN1
CHA_FAN2

CPU_FAN1

Drivers & ReceiversRear COM1

Drivers & ReceiversFront COM2

LPT

UART1 header(Port 80 debug)
PS2 KB/MS

H/W Monitor

CLRMOS header
SPK header

Channel B

Channel A

Gen5 x16

DDR5 Slot x1

DDR5 Slot x1

PCIE1 (PCIe Gen5 x16) 

M2_1 (PCIe Gen5 x4)Gen4 x4

Intel Arrow Lake
Processor
Socket 1851

DMI Gen4 x4

Intel
800 Series
Chipset

SIO NCT6796D

Gen4 x4 M2_2 (PCIe Gen4 x4)

Gen4 x1

Gen4 x1

PCIE2 (PCIe Gen4 x1, X1 slot) 

PCIE3 (PCIe Gen4 x1, X1 slot) 

Redriver

Caseopen header

SATA3_1
SATA3_2
SATA3_3

SATA3_0SATA 6Gb SATA3 4 ports

10Gb/sRear USB 3.2 Gen2 TypeA

480Mb/sRear USB 2.0 3 ports U2 Hub

Direct eSPI
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這是 Micro ATX 尺寸主機板。安裝主機板之前，請研究機殼配置，確保主板適合 
機殼。

安裝前注意事項

安裝主機板元件或變更任何主機板設定之前，請注意下列注意事項：

	• 安裝或拆卸主機板元件之前，請務必拔下電源線。否則可能導致身體傷害和主機

板元件損壞。

	• 為了避免靜電損壞主機板元件，切勿將主機板直接放在地毯上。也請記得在處理

元件之前，使用接地腕帶或觸摸安全接地的物體。

	• 握住元件的邊緣，勿觸摸 IC。

	• 拆卸任何元件時，請將它們放在接地的防靜電墊上或元件隨附的袋子中。

	• 放置螺絲將主機板固定至機殼時，請勿過度鎖緊螺絲！否則可能損壞主機板。

第 2 章 安裝
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2.1 安裝 CPU

1. 將 1851-Pin CPU 插入插座之前，請檢查 PnP 蓋是否在插座上、CPU 表面是否乾淨，

或插座中是否有任何彎曲的針腳。如果發現上述情況，請勿強行將 CPU 插入插座。

否則將嚴重損壞 CPU。

2. 安裝 CPU 之前請拔下所有電源線，以防止硬體損壞。

3. 請針對 LGA1851 插座使用靜態壓縮負載至少 35lb 的 CPU 散熱器。

1

A

B

2 3
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5

76

4

如果移除處理器，請保留並裝回蓋子。若要將主機板送回要求售後服務，必須裝上

蓋子。
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2.2 安裝 CPU 風扇和散熱片

1 2

CPU_FAN
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2.3 安裝記憶體模組 (DIMM)

本主機板提供兩個 288-pin DDR5 (Double Data Rate 5) DIMM 插槽，並支援雙通道記

憶體技術。

1. 就雙通道配置而言，一律必須安裝相同（相同品牌、速度、尺寸和晶片類型）的 
DDR5 DIMM 對。

2. 在僅安裝一個記憶體模組的情況下，無法啟用雙通道記憶體技術。

3. 不得將 DDR、DDR2、DDR3 或 DDR4 記憶體模組裝入 DDR5 插槽；否則，本主機

板和 DIMM 可能會損壞。

4. DIMM 只能朝一個正確方向安裝。如果朝錯誤方向強行將 DIMM 插入插槽，將對

主機板和 DIMM 造成永久損壞。
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3
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2.4 連接前面板排針

A B C D

1

2

Power SW (-) RESET SW (+)

HDD LED (-)

HDD LED (+)

12

910

RESET SW (-)Power SW (+)

Power LED (-)

Power LED (+)
A

B

C

D

PANEL1

HD
D L

ED

RE
SET

 SW

系統面板排針 前面板電線
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2.5 安裝 I/O 面板外罩

1
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2.6 安裝主機板
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2.7 安裝 SATA 磁碟機

1

2

光碟機

SATA 磁碟機

SATA 資料線



19

B860M-HDVP

繁
體
中
文3

4

SATA 電源接頭

SATA 資料接頭
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2.8 安裝顯示卡

1

1

CLICK!

2

3

4
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擴充插槽（PCIe 插槽）

主機板上有 3 個 PCI Express 插槽。

安裝擴充卡之前，請確保已關閉電源或拔下電源線。開始安裝之前，請閱讀擴充卡

的說明書並對卡片進行必要的硬體設定。

PCIe 插槽：

PCIE1（PCIe 5.0 x16 插槽）用於 PCIe x16 通道寬度顯示卡。

PCIE2（PCIe 4.0 x1 插槽）用於 PCIe x1 通道寬度卡。

PCIE3（PCIe 4.0 x1 插槽）用於 PCIe x1 通道寬度卡。
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2.9 連接周邊裝置
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2.10 連接電源接頭
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2.11 電源開啟

2

3

4

1
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2.12 跳線設定

圖例顯示設定跳線的方式。當跳線帽套在針腳上時，該跳線為「短路」。如果沒有跳

線帽套在針腳上，該跳線為「開啟」。

清除 CMOS 跳線 
(CLRMOS1)（請參閱第 5 頁，編號 14）

您可利用 CLRMOS1 清除 CMOS 中的資料。CMOS 中的資料包含系統設定資訊，

如系統密碼、日期、時間及系統設定參數。若要清除並重設系統參數為預設設定，

請先關閉電腦電源及拔下電源線，然後使用跳線蓋讓 CLRMOS1 上的針腳短路約 
3 秒。請牢記，務必在清除 CMOS 後取下跳線蓋。若您需在更新 BIOS 後立即清除 
CMOS，則必須先重新啟動系統，然後於進行清除 CMOS 動作前關機。

CLRMOS1

2-pin 跳線

短路：Clear CMOS
開啟：預設
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2.13 板載排針及接頭

板載排針及接頭都不是跳線。請勿將跳線帽套在這些排針及接頭上。將跳線帽套在

排針及接頭上，將造成主機板永久性的受損。

系統面板排針

(9-pin PANEL1)（請參閱第 5 頁，編號 13）

請依照以下的針腳排列，將機殼上的電源按鈕、重設按鈕及系統狀態指示燈連接至

此排針。在連接纜線之前，請注意正負針腳。

GND

RESET#

PWRBTN#

PLED-

PLED+

GND

HDLED-

HDLED+

1

GND

PANEL1

PWRBTN（電源按鈕）： 
連接至機殼前面板上的電源按鈕。您可設定使用電源按鈕關閉系統電源的方式。

RESET（重設按鈕）： 
接至機殼前面板上的重設按鈕。若電腦當機且無法執行正常重新啟動，按下重設按

鈕即可重新啟動電腦。

PLED（系統電源 LED）： 
連接至機殼前面板上的電源狀態指示燈。系統正在運作時，此 LED 會亮起。系統進

入 S1/S3 睡眠狀態時，LED 會持續閃爍。系統進入 S4 睡眠狀態或關機 (S5) 時，LED 
會熄滅。

HDLED（硬碟活動 LED）： 
連接至機殼前面板上的硬碟活動 LED。硬碟正在讀取或寫入資料時，LED 會亮起。

各機殼的前面板設計各有不同。前面板模組主要是由電源按鈕、重設按鈕、電源 
LED、硬碟活動 LED、喇叭及其他裝置組成。將機殼前面板模組連接至此排針時，

請確定佈線及針腳指派皆正確相符。
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機殼防護及喇叭排針

(7-pin SPK_CI1)（請參閱第 5 頁，編號 12）

機殼防護排針連接至此排針。

Serial ATA3 接頭

(SATA3_0)（請參閱第 5 頁，編號 9）

(SATA3_1)（請參閱第 5 頁，編號 10）

(SATA3_2)（請參閱第 5 頁，編號 8）

(SATA3_3)（請參閱第 5 頁，編號 7）

這四組 SATA3 接頭，皆支援內部儲存裝置的 SATA 資料纜線，最高可達 6.0 Gb/s  
資料傳輸率。

SPK_CI1

1

+5V
DUMMY

SIGNAL
GND

DUMMY
SPEAKER

DUMMY

SA
TA

3_
2

SA
TA

3_
3

SA
TA

3_
0

SA
TA

3_
1
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USB 2.0 排針

(9-pin USB_5_6)（請參閱第 5 頁，編號 16）

(9-pin USB_7_8)（請參閱第 5 頁，編號 15）

本主機板上含有兩組排針。各 USB 2.0 排針皆可支援兩個連接埠。

USB 3.2 Gen1 排針

(19-pin USB32_4_5)（請參閱第 5 頁，編號 6）

此主機板上有一個排針。此 USB 3.2 Gen1 排針皆可支援兩個連接埠。

1

IntA_PB_D+

Dummy

IntA_PB_D-

GND

IntA_PB_SSTX+

GND

IntA_PB_SSTX-

IntA_PB_SSRX+

IntA_PB_SSRX-

VbusVbus

Vbus

IntA_PA_SSRX-

IntA_PA_SSRX+

GND

IntA_PA_SSTX-

IntA_PA_SSTX+

GND

IntA_PA_D-

IntA_PA_D+

USB32_4_5

USB_5_6

DUMMY

GND

GND

+B

-B

USB_PWR

+A

-A

USB_PWR

1

USB_7_8

DUMMY

GND

GND

+B

-B

USB_PWR

+A

-A

USB_PWR

1
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前面板音訊排針

(9-pin HD_AUDIO1)（請參閱第 5 頁，編號 20）

本排針適用於連接音訊裝置至前面板音訊。

機殼風扇接頭

(4-pin CHA_FAN1)（請參閱第 5 頁，編號 21）

此排針可讓您連接機殼或散熱器風扇。若要連接 3-Pin 風扇，請連接至 Pin 1-3。

HD_AUDIO1

高解析度音訊支援智慧型音效介面偵測 (Jack Sensing)，但機殼上的面板線必須支援 
HDA 才能正確運作。請依本手冊及機殼手冊說明安裝系統。

J_SENSE

OUT2_L

1

MIC_RET
PRESENCE#

GND

OUT2_R
MIC2_R

MIC2_L

OUT_RET

CHA_FAN1
GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

1
2
3
4
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機殼風扇接頭

(4-pin CHA_FAN2)（請參閱第 5 頁，編號 17）

此排針可讓您連接機殼風扇。若要連接 3-Pin 風扇，請連接至 Pin 1-3。

CPU 風扇接頭

(4-pin CPU_FAN1)（請參閱第 5 頁，編號 3）

此排針可讓您連接 CPU 風扇。若要連接 3-Pin 風扇，請連接至 Pin 1-3。

CHA_FAN2

CPU_FAN1

CPU_F
+12V

GND

AN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

4     3     2    1

GND

+12V
CHA_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

1  2  3  4
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ATX 電源接頭

(24-pin ATXPWR1)（請參閱第 5 頁，編號 5）

本主機板配備一組 24-pin ATX 電源接頭。若要使用 20-pin ATX 電源供應器，請插

入 Pin 1 及 Pin 13。

ATX 12V 電源接頭

(8-pin ATX12V1)（請參閱第 5 頁，編號 1）

本主機板配備一組 8-pin ATX 12V 電源接頭。若要使用 4-pin ATX 電源供應器，請插

入 Pin 1 及 Pin 5。

* 警告：請確定已連接 CPU 的電源線，而非顯示卡的電源線。請勿將 PCIe 電源線

插入此接頭。

ATXPWR1

12  

 1

24

13

ATX12V1

4                            1

8                            5



32

繁
體
中
文

SPI TPM 排針

(13-pin SPI_TPM_J1)（請參閱第 5 頁，編號 11）

此接頭支援 SPI 信賴平台模組 (TPM) 系統，可確保儲存金鑰、數位憑證、密碼及 
資料的安全。TPM 系統也有助於提高網路安全性、保護數位身分，並確保平台 
完整性。

序列連接埠排針

(9-pin COM2)（請參閱第 5 頁，編號 19）

此 COM 排針支援序列連接埠模組。

SPI_TPM_J1

1

SPI_DQ3
SPI_PWR

SPI_DQ2
SPI_CS0

Dummy
CLK

SPI_MISO

SPI_MOSI

GND
SPI_TPM_CS#

RST#

RSMRST#

TPM_PIRQ

COM2

CCTS#1

RRTS#1

DDSR#1

DDTR#1

RRXD1

GND

TTXD1

DDCD#1

1

RRI#1
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列印連接埠排針

(25-pin LPT1)（請參閱第 5 頁，編號 18）

這是供列印連接埠纜線使用的介面，可方便印表機裝置連線。

LPT1

1

AFD#
ERROR#
PINIT#GND

SLIN#

STB#
SPD0

SPD1

SPD3
SPD2

SPD4
SPD5

SPD6
SPD7

ACK#
BUSY

PE
SLCT
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2.14 Post 狀態檢查

Post 狀態檢查 (PSC) 可在使用者啟動機器時診斷電腦，

LED 會亮起以表示哪個元件遇到問題。亮起紅色、黃色、白色和黃綠色燈分別表示 
CPU、記憶體、VGA 和儲存裝置未被偵測到或故障。解決問題之前，將保持亮起。

如果上述四項正常運作，燈就會熄滅。 

元件 LED 指示燈 狀態

CPU 恆亮紅燈 表示 CPU 故障。

DRAM 恆亮黃燈 表示 DRAM 故障。

VGA 恆亮白燈 表示 GPU 故障。

BOOT 恆亮黃綠色燈 表示啟動裝置故障。
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2.15 M.2 SSD 安裝指南 (M2_1)
M.2 為小型多功能卡緣接頭，用於取代 mPCIe 和 mSATA。Blazing M.2 插座（M2_1，

Key M）支援 2260/2280 型 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) 模式。

安裝 M.2 SSD

步驟 1

準備 M.2 SSD。

步驟 2

視 PCB 類型及 M.2 SSD 長度而定，

找出要使用的對應螺帽位置。

編號 1 2

螺帽位置 A B

PCB 長度 6cm 8cm

模組類型 2260 型 2280 型

1

2

AB
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步驟 3

根據模組類型和長度移動銅柱。

預設情況下，銅柱置於螺帽位置 B。

如果將使用預設螺帽，請略過步驟 3 
和 4，直接進入步驟 5。

否則請用手解開銅柱。

步驟 4

從要使用的螺帽上撕下黃色保護膜，

用手將銅柱鎖入主機板上所需的螺

帽位置。

步驟 5

將 M.2 SSD 對準 M.2 插槽並輕輕插

入。請注意，M.2 SSD 只能朝一個方

向安裝。

AB 20o

AB
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步驟 6

確保 M.2 SSD 末端的凹口與螺帽對

齊。然後將螺帽鎖順時針轉動至鎖

定位置，以固定 M.2 SSD。

如需最新的 M.2 SSD 支援清單，請上我們的網站取得詳細資訊： 
http://www.asrock.com
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2.16 M.2 SSD 安裝指南 (M2_2)
M.2 為小型多功能卡緣接頭，用於取代 mPCIe 和 mSATA。Hyper M.2 插座（M2_2，

Key M）支援 2280 型 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 模式。

安裝 M.2 SSD

步驟 1

準備 M.2 SSD。

步驟 2

視 PCB 類型及 M.2 SSD 長度而定，

找出要使用的對應螺帽位置。

編號 1

螺帽位置 A

PCB 長度 8cm

模組類型 2280 型



39

B860M-HDVP

繁
體
中
文

步驟 3

將 M.2 SSD 對準 M.2 插槽並輕輕插

入。請注意，M.2 SSD 只能朝一個

方向安裝。

步驟 4

確保 M.2 SSD 末端的凹口與螺帽對

齊。然後將螺帽鎖順時針轉動至鎖

定位置，以固定 M.2 SSD。

20o

如需最新的 M.2 SSD 支援清單，請上我們的網站取得詳細資訊： 
http://www.asrock.com
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FCC 合規性聲明

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作滿足下列兩個條件： 
(1) 本裝置不得造成有害干擾；以及 
(2) 本裝置必須能承受接收的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。
本設備已經過測試並符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制，這些限制的目
的是針對住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生、使用和發射射頻能
量，若未依照指示安裝和使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但不保證在特定安
裝中不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊造成有害干擾（可透過關閉再開
啟設備判斷），建議使用者嘗試透過下列一或多項措施修正干擾：
- 調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收器之間的距離。
-  將設備與接收器分別連接至不同電路上的插座。
- 向經銷商或專業無線電／電視技術人員尋求協助。

鈕扣型電池安全注意事項

• 
• 
•  2 

• 
• 

-  取出並立即依照當地法規回收或處置舊電池，並置於兒童無法觸及處。請勿將電池
丟入一般垃圾中或焚燒。

- 即使是舊電池也可能導致嚴重傷害或死亡。
- 請聯絡毒物控制中心以取得治療資訊。
- 電池類型：CR2032 
- 電池電壓：3V 
- 不可充電電池無法充電。
-  請勿強制放電、充電、拆解、加熱超過（製造商指定的溫度額定值）或焚燒。否則

可能因通風、洩漏或爆炸而造成傷害，導致化學灼傷
- 本產品包含不可更換的電池。 
-  該圖示表示吞下紐扣電池可能會導致嚴重傷害或死亡。 

請將電池置於兒童看不到或無法觸及處。



僅限美國加州
本主機板採用的鋰電池含有過氯酸鹽，這是一種受加州立法機關通過的過氯酸鹽最佳
管理實務 (BMP) 法規管制的有毒物質。在美國加州丟棄鋰電池時，請事先遵守相關規
定。

「過氯酸鹽物質 - 可能需要特殊處理，請參閱  
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 」

僅限美國加州

警告：接觸鉛可能導致癌症和生殖危害。
請參閱 www.P65Warnings.ca.gov

CE 符合性

華擎茲此聲明，本裝置符合相關指令的基本要求及其他相關規定。如需 EU 符合性聲
明的全文，請至：http://www.asrock.com
華擎遵循綠色設計理念設計和製造產品，並確保華擎產品生命週期的各個階段都符合
全球環保法規。此外，華擎根據法規要求揭露相關資訊。

請參閱 https://www.asrock.com/general/about.asp?cat=Responsibility，瞭解華擎根據法
規要求進行的資訊揭露。 

UKCA 符合性

華擎茲此聲明，本裝置符合相關 UKCA 指令的基本要求及其他相關規定。如需 UKCA 
符合性聲明的全文，請至：http://www.asrock.com



消費者有限保固 - 澳洲
我們的商品附有根據澳洲消費者法不得排除的保證。您有權因重大故障而要求更換或
退款，並就商品造成的任何其他合理可預見的損失或損壞獲得賠償。如果商品品質不
合格，而故障不構成重大故障，您也有權要求維修或更換商品。如需協助，請致電華
擎，電話：+886-2-28965588 分機 123（收取標準國際通話費用）

警告
本產品裝有鈕扣電池
如果誤食，鈕扣電池可能導致重傷或死亡。
請將電池置於兒童看不到或無法觸及處。

妥善處置

請勿將主機板丟入一般廢棄物中。本產品的設計實現妥善的零件再利用和
回收。此打叉附輪垃圾桶符號表示不應將產品（電力電子設備）放入一般
廢棄物中，請參考當地法規處置電子產品。 

商標資訊
HDMI®、HDMI High-De�nition Multimedia Interface 和 HDMI 標誌，是 HDMI 
Licensing LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。



BSMI 限用物質及元素清單

單元

限用物質及其化學符號

汞

(Hg)

六價鉻

(Cr+6)

多溴聯苯

(PBB)

多溴聯苯醚

(PBDE)

○ ○ ○ ○ ○ ○

－ ○ ○ ○ ○ ○

－ ○ ○ ○ ○ ○

電路板

電子元件

線材

配件 － ○ ○ ○ ○ ○

備考 1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

鉛

(Pb)

鎘

(Cd)
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